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(54) Strukturierte Oberfläche sowie Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung derartiger 
strukturierter Oberflächen

(57) Eine strukturierte Oberfläche für Holzböden
oder Holzplatten weist eine Mehrzahl von in Reihen an-
geordneten Erhebungen (2) auf, welche in der Draufsicht
vieleckigen Umriss mit verrundeten Ecken aufweisen.
Die Oberfläche ist im Querschnitt wellenförmig verlau-
fend ausgebildet. Das Verfahren zum Strukturieren von
Oberflächen für Platten oder Böden zeichnet sich da-

durch aus, dass an der Oberfläche eine Mehrzahl von
zueinander parallelen Rillen (3) in einer ersten Richtung
(4) ausgebildet wird, worauf wenigstens eine weitere
Mehrzahl von zueinander parallelen Rillen (5) in wenig-
stens einer weiteren die erste Richtung (4) schneidenden
Richtung (6) ausgebildet wird und abschließend die wel-
lige Oberfläche einem Schleifen unter Aufrechterhaltung
der welligen Struktur unterworfen wird.
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